
이름: 미니 난방 플랫폼
모델: VB-215A
온도 범위: 160~250℃
북서: 90.4g
작업 영역: 20*18.5mm
제품 크기: 70.5x76.7x21.6mm
신청: 시장에 있는 칩의 99%에 적합하며 다양한 유형의 iphone, huawei 및 기타 휴대 전화 CPU에서 접착제와 주석을 제거하는 데 보편적입니다.






















